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一、概況

 設立日期：民國77年9月19日。

 上櫃日期：民國87年6月23日。

 資本額：新台幣16.6億元。

 員工人數：345人

 主要營業項目：印刷電路板

 公司總部：台灣桃園 公司總部：台灣桃園



二、財務狀況



三、研發狀況



四、營運展望
一 目前潛力產品開發進度 (一)目前潛力產品開發進度

 1.DBC：

 (1)A客戶 : 已經進入信賴度測試階段，並且進入小量生產( )

 (2)B客戶：進入報價階段

 (3)C客戶：完成報價階段，等終端提供樣品訂單，其產品應用於太陽能設備

 (4)2022慕尼黑電子展列入重要推展項目 (4)2022慕尼黑電子展列入重要推展項目

 2.HDI：

 目前公司內部進入Anylayer HDI 樣品RD試產階段，如果成功，就有機會取得客戶新試
樣承認樣承認



 (二)未來營業方針:

 以既有產品為基礎， 積極開發如 :工控、 醫療、IOT、HDI及DBC製程有相關產品訂單。


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